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简 介 

 
XMOD 平台有中国最大的非政府综合型检测机构，提供专业的，一站式的服务，可提供电 

子电器产品检测，可靠性性能测试及失效分析、半导体及相关领域检测分析，金属材料及 

零部件检测等方面的服务。 

 
XMOD 的合作伙伴是中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的实验室和中国质量认证中心(CQC)的合作 

实验室，同时通过了计量认证（CMA），完全具备出具第三方检测报告的资质。 

 
我们的服务： 

 
·金属材料及零部件的检测与分析 

 
·汽车材料及零部件的检测 

 
·电子电器产品检测 

 
·半导体及相关领域检测分析 

 
·可靠性、失效分析与预防 

 
·材料分析 

 
半导体类测试项目如下： 

 
一、气候可靠性 

 
高温;低温；恒温恒湿；温度/湿度循环；冷热冲击；快速温变；臭氧老化； 

 
高温蒸煮；防尘；防水；UV 测试；氙灯测试；气体腐蚀；盐雾测试 

 
二、机械可靠性测试振动；冲击；跌落；碰撞；抗压；划格等 

 
三、PCB&PCBA 测试分析 

镀层厚度，SEM/EDS,锡须观察；无损检查；失效分析等 

 
四、材料分析家 

成分分析，机械性能，金相分析，失效分析等 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                         联系我们：  zhang@xmodtech.cn ; www.xmodtech.cn  
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